NOMBRE DEL PROYECTO:

1. Nombre de la entidad que lidera el proyecto
2. Nombre de otras entidades que participan en el proyecto
3. Abstract del proyecto (en inglés)
Describir los elementos clave de su proyecto de una forma clara y concisa (maximo 300
palabras)
4. Posicionamiento del proyecto dentro de la matriz de aplicaciones y tecnologias
Marcar con una “X” el lugar/es que corresponda a los desarrollos incluidos en su
proyecto. Se pueden afiadir tanto nuevas filas como nuevas columnas.
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5. Orden de magnitud del presupuesto del proyecto y de los fondos publicos
necesarios




